
【開催日時】 2010年9月17日（金） 13：30~17：30（受付13：00~ ）

【場所】 タイム24ビル 1階 HALL2（東京都江東区青海2-4-32）

【参加費】 無料

【定員】 50名

【セミナープログラム】

13:30 ～： ご挨拶･･･････････････････････････････････････････････エイシーティ株式会社 代表取締役 山縣 延樹

13:45 ～： 基調講演 「SPH粒子法による塑性加工解析の最前線」････････････････････横浜国立大学 教授 酒井 譲

15:15 ～： 休憩

15:30 ～： SPH粒子法のGPGPUによる並列処理プログラム技術･･････HPCシステムズ株式会社 取締役会長 英 憲悦

16:30 ～： 先進的解析技術に関する教育・サービス･･･････････････････アトリCAE株式会社 代表取締役 有吉 智彦

17:00 ～： 塑性加工分野における工業用内視鏡の適用･････････････････････････････エイシーティ株式会社 桂 健助

17:20 ～：まとめと閉会ご挨拶･･･････････････････････････････････ エイシーティ株式会社 代表取締役 山縣 延樹

Copyright C 2010 HPC Systems.Inc All rights reserved

Seminar 2010

FEM

SPH

GPGPU SPH

SPH

ACT HPC
CAE

タイム24ビル 1階 HALL2セミナー会場イメージ

塑性加工解析 Seminar 2010 のご案内

ご出席された方には下記のSPH粒子法プログラムCD(Windows XP/バイナリ形式)が提供されます。

2次元解析：平面応力、ひずみ 解析種別：弾性、弾塑性、粘弾性、大変形、クラック進展

対象材料：金属、粘弾性体 プレポスト：2次元処理用 粒子数制限：10万

参加
特典



………………………………………………………………………………………………………………………………………

■セミナーのお問合せ先

HPCシステムズ株式会社 セミナー係（〒135 -8073 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル 10F北）

TEL:03-3599-3652 FAX：03-3599 -3655 E-mail ：hpcs_sales@hpc.co.jp

■セミナー会場

タイム24ビル1階 HALL2（〒135 -8073 東京都江東区青海2-4-32 ）

■アクセス
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タイム24ビル 1階 HALL2

塑性加工解析 Seminar 2010 FAX申込フォーム 03- 3599- 3655

FAX

9 14

貴社名：

ご所属：

ご氏名：

ご住所：〒

TEL：

FAX：

E-mail ：

・セミナーの参加について□に✓とご記入ください

セミナーに参加する

セミナーには参加できないが、講演テキストの送付

を希望する

・Webからセミナー参加をお申込みされる方は下記より

お願いします。

URL： http://www.hpc.co.jp/inquiry_portal.html

交通手段

・東京臨海高速鉄道で「東京テレポート」からタイム24ビル専用無料

循環バスで３分

・東京臨海新交通（ゆりかもめ）で新橋駅より約17分「テレコムセン

ター」下車、徒歩３分

道順

テレコムセンター改札口を出て、進行方向突き当たり（タイム24の案

内板あり）を右に曲り、地上に降ります。そのまま進みますと右手に

タイム24ビルが見えます。

http://www.hpc.co.jp/inquiry_portal.html

